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Abstract (en)
The invention relates to a part for machines, installations or other devices with zones subjected to differing thermal stresses, particularly part for
machines of heat engines. In order to give those portions or areas of these portions subjected to high thermal stresses a more favourable stress
diffusion/temperature curve in such a way that the adjacent cooler areas do not reduce or prevent their expansion, a minimum of one closed hollow
chamber (3, 4) is provided in the material of the component, for example a piston of an internal combusion engine, adjoining the highly thermally
stressed zones, the chamber being entirely filled with a material which has a higher coefficient of thermal expansion than the enclosing material of
the component. <IMAGE>

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein zonenweise unterschiedlich warmebeaufschlagtes Bauteil von Maschinen, Anlagen oder anderen Vorrichtungen,
insbesondere Bauteil von Warmekraftmaschinen. Um in diesen Bauteilen den Spannungsverlauf tber der Temperatur in thermisch
hochbeaufschlagten Teilen oder Bereichen dadurch giinstiger zu gestalten, dafi die angrenzenden kéalteren Bereiche ihre Ausdehnung nicht
reduzieren oder verhindern, ist im Werkstoff des Bauteils, beispielsweise eines Kolbens einer Verbrennungskraftmaschine, benachbart zu den Zonen
hoher Warmebeaufschlagung, mindestens ein abgeschlossener Hohlraum (3, 4) vorgesehen, der vollstandig mit einem Material ausgefillt ist, das
einen hdheren Warmeausdehnungskoeffizienten hat als der ihn umschlieBende Werkstoff des Bauteils.
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